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Bild: Einteilung elementarer Fügeverbindungen mit zugeordneten Fügeverfahren /2/ 

 
 

Bild: Einteilung der Hauptgruppe Fügen nach DIN 8593 
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Bild: Einsatzcharakteristiken von Fügeverfahren 

 

Schweißen 
 

 
 

 

Bild: Einteilung der Schweißverfahren nach dem physikalischen Ablauf /3/ 
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Bild: Energiequellen der Schweißverfahren /3/ 

 

  

 
Bild Schweißverfahren nach Art der Fertigung /3/ 
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Bild: Einfluss physikalischer Eigenschaften der Werkstoffe auf ihr Schweißverhalten /3/ 

 

 

 
 

Bild: Metall-Lichbogenschweißen (links) und Unterpulverschweißen (rechts) 
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Bild: Übersicht zu den Schutzgasschweißverfahren /2/ 

 

 

 
 

 

Bild: Prinzip des Rollennahtschweißens (links) und Buckelschweißens (rechts) /3/ 
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Löten 
Grundlagen 

 

Bild Kapillarer Fülldruck in Abhängigkeit von 

der Spaltbreite /7/ 

 

 

Einteilung nach der Liquidustemperatur der Lote:  

 Weichlöten  < 450 °C (mit Weichlot) 

 Hartlöten  > 450 °C (mit Hartlot)  

 Hochtemperaturlöten > 900 °C (mit Hartlot) 

 

Kleben 

Grundlagen 

 

Bild: Aufbau einer Klebeverbindung /7/ 

 

 physikalisch abbindende Klebstoffe durch 

Ablüften eines Lösungsmittels (PVC-Lösung),  

Erstarren einer Schmelze (Ethylen-Vinylacetat) 

 chemisch abbindende Klebstoffe (Reaktionsklebstoffe) durch 

Bildung von Vernetzungsstrukturen (1-Komponenten-Epoxidharz,  

2-Komponenten-Polyurethan, Decrylat) 

 

 

Bild: Herstellen von Klebeverbindungen /7/ 
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V. Beschichten 

 

      
 

Bild: Zweck des Beschichtens /2/ 

 

Bild: Einteilung der Hauptgruppe Beschichten nach DIN 8580 


